
�. 조립

�.RD9 를�위한�드릴링
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분해하다

�. V-����RH를�위한�밀링
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권장�설정
플러지�깊이: �.�mm +/- �.�mm
피드�속도는�재료에�따라�다릅니다.

사용�지침
RD9 + V-����RH

사용가능
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MFC 파티클 보드용 Ø�.�mm
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�. 조립

�.RD9 를�위한�드릴링
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�. 밀링 예시
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사용�지침
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MFC 파티클 보드용 Ø�.�mm
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접착제와 함께
접착제 사용할 수 있습니다. 

RD9

15

권장 설정
플러지 깊이: 9.3mm +/- �.�mm
피드 속도는 재료에 따라 다릅니다.
Tip: 플런지, 트래블, 초과 밀링 먼지 제거를 위한 후진 이동

��
 V-

��

12

최소
��mm 

깊이


	빈 페이지



